采购需求说明
1.供货期：10个日历天。
2.付款方式：验收通过后一次性付清。
采购需求一览表
	序号
	名称
	技术参数和规格型号
	数量
	单位
	单价
	合计价
	所属行业（按工信部联企业【2011】300号）
	标的性质（货物/服务）
	备注

	1
	电压故障注入设备
	1、 故障注入控制器

2、电压毛刺放大器

    - 正常工作电压范围：-2V ~ 5 V。

    - 毛刺相对电压范围：-6.6V ~ -0.5V。

    - 毛刺绝对电压范围：-2 V ~ 4.5 V。

    - 触发延迟最大可达4 × 2^32 ns，精度4ns 。

    - 毛刺宽度：15 ns ~ 10us，可调。

3、配套软件

    - 故障注入设备驱动。

    - 攻击结果数据库。

    - 攻击结果可视化。
	1
	套
	
	
	工业
	货物
	

	2
	电磁故障注入设备
	1、故障注入控制器

2、电磁脉冲发生器

 - 最大电压：470V。

- 能量范围：5% ~ 100%。

- 触发延迟最大可达4 × 2^32 ns，精度4ns 。

3、配套软件

- 故障注入设备驱动。

- 攻击结果数据库。

- 攻击结果可视化。

3、配套电动三轴平台。
	1
	套
	
	
	工业
	货物
	

	3
	侧信道采集处理硬件平台
	1、高性能示波器

- 采样率最高20GHz。

- 带宽1Ghz。

2、电流探头

- 带宽25 KHz ~ 1GHz。

3、主动放大器

- 带宽0.1MHz ~ 1GHz。

- 增益20dB。

4、电磁探头组

- 30MHz~3GHz。

- 尺寸包括25mm，10mm，6mm，4mm。

5、配套驱动软件。

6、配套轴平台计采集软件
-行程100mm。

- 移动精度0.4μm。

- 电磁探头夹具。
	1
	套
	
	
	工业
	货物
	

	4
	▲侧信道分析处理软件平台
	一、侧信道分析软件

1、专业分析软件平台。

2、曲线预处理。

★3、一阶 CPA、DPA、MIA、ANOVA分析。

4、支持模板攻击。

5、T-Test泄漏分析。

★6、支持对ECC、RSA、AES、DES算法的分析。
	1
	套
	
	
	工业
	货物
	

	5
	FPGA评估套件1
	一、配置

1、板载JTAG配置电路；
2、128MB Platform Flash XL；
3、 4 SPI Flash 64MB；
4、16MB 并行(BPI) Flash；
5、System ACE 2G Compact FLASH (CF)卡；
6、JTAG。
二、存储

1、 DDR3组件1Gb；
2、16MB 并行(BPI) Flash(也可用于配置)；
3、 IIC 8Kb IIC EEPROM。
三、通讯和网络

1、 10/100/1000三速以太网；
2、 SFP 收发器连接器；
3、 带4 SMA接口的GTX 端口(TX, RX)；
4、 USB-RART桥；
5、 PCI Express x1边缘连接器。
四、扩展接口

1、FMC-LPC 连接器（1 GTP收发器，68单端或34差分用户定义信号）；
2、带双SMA连接器的用户GPIO；
3、4 用户IO(Digilent 2x6 管座)。
五、时钟

1、200 MHz振荡器（差分）；
2、振荡器管座（单端）；
3、 用于外部时钟（差分）的 SMA 连接器；
4、 带有2个 SMA 连接器的 GTX 参考时钟端口。
六、显示

1、视频—DVI/VGA；
2、 16x2 LCD字符显示。
3、 4X LEDs。
七、控制

1、 2X 按钮。
2、 4X DIP开关。
八、电源

1、 12V 插墙式适配器或 ATX。
2、 2.5V、1.5V、1.2V 和 1.0V 电源的电压和电流测量功能。
九、核心芯片参数

BGA封装。
43661个逻辑元件LE，3411个LAB。
1.14V至1.26V的供电电压。
296个输入输出端口。
稳定工作在-40℃和100℃下。
SMD/SMT安装。
401kbit分布式RAM及2088kbit内嵌式块RAM。
800Mb/s数据速率。
1080MHz最大工作频率。
4个Transceiver 。
	20
	套
	
	
	工业
	货物
	

	6
	FPGA评估套件2
	 一、配置

1、 板上配置电路（USB 到 JTAG）。
2、 16MB 平台 Flash XL。
3、32MB 并行（BPI）闪存。
4、带有 2GB Compact FLASH（CF）卡的 System ACE CF。
二、通信与网络
 10/100/1000 三速以太网（GMII、RGMII、SGMII、MII）。
三、SFP 收发器连接器

1、带有4个 SMA 连接器的 GTX 端口（TX、RX）。
2、USB 到 UART 桥。
3、USB 主端口和 USB 外设端口。
4、 PCI Express x8 边缘连接器（利用 Virtex-6 LX240T-1 芯片，卡支持高达 x4 Gen2）。
四、存储器

1、DDR3 SO-DIMM（512 MB）。
2、BPI 线性闪存（32 MB）（还可用于配置）。
3、IIC EEPROM（8 Kb）。
五、时钟技术

1、200 MHz 振荡器（差分）。
2、66 MHz 插座振荡器（单端）。
3、用于外部时钟（差分）的 SMA 接口。
4、带有2个 SMA 接口的 GTX 参考时钟端口。
六、输入/输出和扩展端口

1、16x2 LCD 字符显示器。
2、 DVI 输出。
3、系统监视器。
4、用户按钮（5）、DIP 开关（3）、LED（13）。
5、带有2个 SMA 连接器的用户 GPIO。
6、 2个 FMC 扩展端口。
7、 高引脚数（HPC）。
8、 8个 GTX 收发器。
9、 160个 SelectIO。
10、低引脚数（LPC）。
11、1个 GTX 收发器。
12、 68个 SelectIO。
七、功耗

1、 12V 插墙式适配器或 ATX。
2、 2.5V、1.5V、1.2V 和 1.0V 电源的电压和电流测量功能。
八、核心芯片参数

1、BGA封装。
2、242252个逻辑元件LE，18840个LAB。

3、1V的工作电压。
4、600个输入输出端口。
5、稳定工作在-40℃和100℃下。
6、SMD/SMT安装方式。
7、6.6Gb/s数据速率。
8、1600MHz最大工作频率。
9、24个Transceiver。
	5
	套
	
	
	工业
	货物
	

	7
	FPGA评估套件3
	一、配置

板上 JTAG 配置电路通过 USB 实现配置。
JTAG 头与 Xilinx 下载电缆一起使用，如平台电缆 USB II。
提供 PCIe® 配置的 128MB (1024Mb) Linear BPI FLASH。
16MB (128Mb) 四重 SPI 闪存。
二、存储器

1GB DDR3 SODIMM 800MHz / 1600Mbps。
提供 PCIe 配置的 128MB (1024Mb) Linear BPI FLASH。
SD 卡槽。
8Kb IIC EEPROM。
三、通信与网络

GigE Ethernet RGMII/GMII,SGMII。
SFP 收发器连接器。
带有 4 个 SMA 连接器的 GTX 端口（TX 和 RX）。
UART 至 USB 的桥接器。
PCI Express x8 gen2 边缘连接器（针对 Gen3 布局）。
四、显示

HDMI 视频输出。
2x16 LCD 显示器。
8X LED。
五、扩展连接器

FMC1 – HPC (8 XCVR、 160 个单端或 80 个差分 (34 LA 对、 24 HA 对、 22 HB 对) 用户定义引脚)。
FMC2 – HPC (8 XCVR、 116 个单端或 58 个差分 (34 LA 对、 24 HA 对、 对) 用户定义引脚)。
Vadj 支持 1.8V。
IIC。
六、时钟技术

1、 固定的振荡器，带有差分 200MHz 输出用作 FPGA “系统”时钟。
2、 可编程的振荡器，156.250 MHz 为默认输出振荡器对以太网应用为默认频率，但对许多终端用户为可编程。
3、差分 SMA 时钟输入。
4、差分 SMA GTX 参考时钟输入。
5、抖动减弱时钟用于支持 CPRI/OBSAI 应用，从一个用户提供的 SFP/SFP+模块执行时钟修复。
七、Control & I/O

 5个按钮。
 8X DIP 开关。
回转式编码器开关 (3 I/O)。
 AMS FAN Header (2 I/O)。
八、功耗

1、12V 插墙式适配器或 ATX。
2、电压电流测量能力。
九、检错 & 模拟输入

1、 8 个 GPIO 插头，9 个引脚可移动 LCD。
2、模拟混合信号 (AMS) 端口。
十、核心芯片参数

BGA封装。
485760个逻辑元件LE。
1.2V至3.3V的工作电压。
700个输入输出端口。
稳定工作在0℃和85℃下。
SMD/SMT安装方式。
28.05Gb/s数据速率。
640MHz最大工作频率。
28个Transceiver。
	3
	套
	
	
	工业
	货物
	

	8
	FPGA评估套件4
	一、配置

板上 JTAG 配置电路通过 USB 实现配置。
JTAG 头与 Xilinx 下载电缆一起使用，如平台电缆 USB II。
QSPI flash 存储器。
二、通信与网络

10/100/1000 Mbps Ethernet (SGMII)。
Dual 4x28Gbps QSFP28 屏蔽罩。
Samtec FireFly 4x28Gbps 接口。
支持 mico-B USB 接插件的双路 USB 至 UART 桥接器。
RJ45 以太网接插件。
PCI Express 端点 Gen3 x 16。
三、扩展连接器

FMC+ HSPC 连接器 (24 – 28Gbps GTY 收发器、  80 个差分用户定义对)。
FMC HPC1 连接器 (58 个差分用户定义对)。
PMOD 头。
IIC。
四、控制 & I/O

个用户按钮开关 (x5)。
用户 DIP 开关 (4-位)。
面向电源、时钟、SD 卡和 I2C 总线切换的 PMBUS 及系统控制器 MSP430。
五、存储器

两个 4 GB DDR4 组件存储器接口（每个 5 个 [256 Mb x 16] 器件）。
4 MB RLD3 组件存储器接口（每个 5 个 [256 Mb x 16] 器件）IIC EEPROM：8Kb。
微型安全数字 (SD) 接插件 1Gb Quad SPI Flash。
六、时钟技术

SI5335A 4 通道时钟生成器。
Si570 IIC 可编程 LVDS 时钟生成器。
SI5328C 时钟乘法器与抖动衰减器。
2 个 SMA MGT 参考时钟输入。
1 个 SMA 用户时钟输入。
七、显示

用户 & 状态 LED

八、功耗

12V 插墙式适配器或ATX

九、核心芯片参数

FPGA-2104封装。
545360个逻辑元件LE，421825个LAB。
850mV的工作电源电压。
1336个输入输出端口。
稳定工作在0℃和100℃下。
28.6Mbit的分布式RAM及88.7Mbit内嵌式RAM。
30.25Gb/s数据速率。

	2
	套
	
	
	工业
	货物
	


本项目核心产品项目一览表
	序号
	核心产品名称

	4
	侧信道分析处理软件平台


备注：1.本表序号为采购需求一览表中对应的序号；
      2.上表应根据具体项目和评标办法合理填写
